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Neubau einer 200mm Waferfab fur AMD Advanced Micro
Devices in Dresden, das gleichzeitig AMD’s erstes
internationales Projekt auRerhalb der USA prasentiert.

Eine 3-Level Fab bestehend aus:

* Untere Fabebene fir technische Einrichtungen, Main
und Sub-Main

» Mittlere Fabebene fiir Prozess-Versorgungsleitungen

» Reinraumebene mit umlaufendem Ruckluftbereich und
dartiberliegendem Plenum im Binderbereich, inklusive
Filter Fan Units.

Der Neubau ist auf dem Werksgelande von AMD im
Norden von Dresden entstanden. Das im Jahre 1998
fertiggestellte Werk umfat eine ErschlieBung von
231.000m2. Die gesamte Grundstiicksflache betragt
450.000m2, die eine zukunftige Erweiterung erlaubt.

Die Gebaude umfassen: FAB, Spine, Central Utilities
Building (CUB), Remote und Biirogebaude. Die Fab wird
von einem auf angrenzenden Gelande liegenden 23 MW
Blockheizkraftwerk mit Strom, Warme und Kalte versorgt.
Deren Medien gelangen Uber eine Rohrbriicke vom
Kraftwerk direkt zum Fabrikationsgebaude.

INTEC war Berater und Bauherrn- Vertreter fiir die
Abteilungen Facilities- und Finanz- Infrastruktur.

Unsere Leistungen fir Finanz-Infrastruktur beinhalteten
Budget- und Kostenkontrolle, Bearbeitung von Claims
und Nachtrags-Forderungen sowie Verfassen von
Bankberichten, Cash Flow Prognosen und zudem
wdchentliche und monatliche Bau- und Kostenberichte fiir
den Bauherrn und dessen Banken. Wéhrend der Hook Up
Phasen 1 bis 3 hat INTEC zudem die AufmaRBe und
Rechnungen der einzelnen Zulieferer geprift und
freigegeben.

Unsere Leistungen fiir Facilities beinhalteten Uberwachung
und Kontrolle von AMD’s Bauabteilung sowie der General-
Ubernehmer und die Beteiligung an Vergabe-
Verhandlungen. AuBerdem haben wir samtliche Garantie-
und Gewahrleistungsanspriiche bearbeitet.

Ferner wurde von uns ein umfangreiches Bench Marking
Vergleichs- Dokument (Comparison Book) tber AMD Fab
30 (Dresden) und Fab 25 (Austin, Texas), inklusive
Lessons Learned Analyse der Planung und Bauablauf /
Bauphase, erstellt.

GesamtgrundstiicksgroRe: 231.000 m?
Gebéaude und Supportflachen:

* Fab & Support 64.300 m?

» Burogebaude 21.000 m?

* Reinraumflache (SMIF) 14.000 m2

» Kategorie 100 Turbulent
» Technogiegeneration 0.13p ( Logic )
Erster Spatenstich: Okt. 1996
Baubeginn: April 1997
Tool-Installation: Mai 1998
First Silicon: Dez. 1998

US $ 2,4 Mrd. ( Geb&ude und Ausstattung 2003 )
Design & Build Vertrag & Open-Book Verfahren.
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